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Produkt Information 
Drucksensor-Systeme – Hinweis zur Verlagerung der 
Backend-Fertigung von EPCOS Drucksensor-Elementen 
 
Zur Erhöhung der Produktionskapazität der EPCOS Drucksensor-Elemente, die in allen 
Drucksensor-Systemen verwendet werden, wird die Backend-Fertigung (Vereinzeln, Wafer-
Testmessung, optische Inspektion) von EPCOS Drucksensor-Elementen von Stahnsdorf bei 
Berlin zum Standort Beeskowdamm in Berlin verlagert. 
 
Phase Geplanter Zeitraum  
1. Hochlauf der neuen Produktionsstätte am Beeskow-

damm mit dupliziertem Maschinenaufbau für die 
Backend-Fertigung.  
Maschinenfähigkeitsuntersuchungen und 
Prozessfreigabe gemäß TDK Electronics Corporate 
Guidelines und IATF 16949. 
 

läuft 

2. Verlagerung der Ausrüstung von Stahnsdorf an den 
Standort am Beeskowdamm. 
 

Juni 2019 

 
Damit werden ab 1. Juli 2019 Drucksensor-Systeme geliefert, die mit Drucksensor-
Elementen aus dem Standort Beeskowdamm gefertigt werden. 
 
Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Lieferzeiten der betroffenen Drucksensor-
systeme. 
 
 
Kontakt Hans Schwang, TPS PRS PM, Berlin 
 
Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb. 
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